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Verwendung von hochtemperaturbestandigen Copolykondensaten zur Herstellung von Leiterplatten und 
elektrischen Verbindungen 



Verwendung von hochtemperaturbestandigen statisti- 
schen Block-Copolykondensaten aus mindestens zwei ver- 
schiedenen Diolen der allgemeinen Formel 1 



(I) 



und Dihalogenverbindungen derallgemeinen Formel II 



Z~0- Oder eine chemische Bindung, 

AlkyI- Oder Alkoxygruppen mrt 1-6 C-Atomen, CL F 
Oder Arylgruppen, und 

R^, R^ Wasserstoffatome, Alkylgruppen mit 1-6 C-Atomen, 
Alkoxygruppen mit 1-6 C-Atomen oder Arylgruppen darstel- 
len und 

m den Wert 0 Oder 1 

n, p den Wert 0, 1 , 2, 3 oder 4, und 

k und q den Wert 0 oder 1 haben. 
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Oder deren kernsubstituierten Chlor-, Fluor-, Aryl-, Ci-Ce- 
Alkyl Oder Alkoxyderivaten zur Herstellung von Leiterplatten 
und elektrischen Steckverbindungen, 
wobei 



X eine chenische Bindung, -0-, -S- 



YiundYaCloderF, 
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-C- Oder -C-, 
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Patentanspruche 

1. Verwendung von hochtemperaturbestandigen statistischen Block-Copolykondensaten aus mindestens 
zwei verschiedenen Diolen der allgemeinen Formel I 




0) 



und Dihalogenverbindungen der allgemeinen Formel II 

v.^g^Q^f:O^z)r<0>-w^;<0>-v= (J) 

Oder deren kemsubstituierten Chlor-, Ruor-, AryK d -Ce-Alkyl oder Alkoxyderivaten zur Herstellung von 

Leiterplatten und elektrischen Steckverbindungen, 

wobei 

X eine chemische Bindung, 

O O 

II II I 

— O — — S — — S — — C — Oder — C — 




YiundYjCloderF, 

O O 

II II 
Q,W — C — Oder — S — 

O 

Z — O— Oder eine chemische Bindung, 

RS R2, Alkyl- Oder Alkoxygruppen mit 1 — 6 C-Atomen, CI. F oder Arylgruppen, und 

R3, Wasserstoffatome, Alkylgruppen mit 1—6 C-Atomen, Alkoxygruppen mit 1—6 C-Atomen oder 

Aiylgruppen darstellen und 

m den Wert 0 oder 1 

B, p den Wert 0, 1 , 2, 3 oder 4, und 

irund gden Wert 0 oder 1 haben. 

Z Verwendung von hochtemperaturbestandigen Copolykondensaten aus den Diolen 
CH3 

HO^(0>-|^(0>-OH 
CHj 
O 

HO-<O>-|^0:^0H 
O 

und ggf. weiteren Diolen der aUgemeinen Formel I und 
O 

o 

und gegebenenfalls weiteren Dihalogenverbindungen der allgemeinen Formel II 

zur Herstellung von Leiterplatten und elektrischen Steckverbindungen. 

3. Leiterplatten, enthaltend als wesentliche Komponente Copolykondensate gemaB Anspruch L 
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4. Elektrische Steckverbindungen. enthaltend als wesentliche Komponente Copolykondensate gemaB An- 
spruch 1. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft die Verwendung von hochtemperaturbestandigen Copolykondensaten aus mindestens 
zwei verschiedenen Diolen der allgemeinen Formel I 




HO^^^;^- X-<(0^- OH a) 

und Dihalogenverbindungen der allgemeinen Formel II 



OD 



Oder deren kemsubstituierten Chlor-, Fluor-, Aryl-, Ci-Ce-Alkyl- oder Alkoxyderivaten zur Hersteflung von 
Leiterplatten und elektrischen Steckverbindungen, wobei 
X cine chemisdie Bindung, 

O O 

/I! II I 

— o— — s— — s— — c— — c— 

II I 

O R4 

YiundYzCIoderF, 

O O 

II II 
Q,W— C— Oder — S— 
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30 



35 



Z — O— Oder eine chemische Bindung^ 

R\ R2. AHqrl- oder Aikoxygruppen mit 1 — 6 C-Atomen, CI, F oder Arylgruppen. und 40 
R3 R-* Wasserstoffatome, Alkylgruppen mit 1 —6 C-Atomen, Aikoxygruppen mit 1 —6 C-Atomen oder Arylgrup- 
pen darstelien und 
J17 den Wert 0 Oder 1, 

den Wert 0, 1, 2, 3 Oder 4, und 

irund ^den Wert 0 oder 1 haben. 45 

AuBerdem betrifft die ErHndung die die vorstehend definierten Copolykondensaten als wesentliche Kompo- 
nente enthaltenden Leiterplatten und elektrischen Steckverbindungen. 

Leiterplatten und elektrische Steckverbindungen, die in der Elektrotechnik und der Elektronik eingesetzt 
werden, mQssen eine Reihe von anwendungsspezifischen Eigenschaften haben. Zunachst muB die WUrmeform- 
bestandigkeit. (oft durch die maximale Dauergebrauchstemperatur angegeben) ausreichend hoch sein, urn die so 
thennische Belastung bei der Herstellung und dem Betrieb z. B. gedruckter Schaltungen zu Oberstehea 

Die Wasseraufnahme muB moglichst gering sein, da bei zu hoher Wasseraufhahme die Formstabilitit nicht 
ausreichend ist und bei thermischer Belastung Auf platzungen und Verzugserscheinungen auftreten. 

Weiterhin mUssen im Fall von Leiterplatten diese geMtzt werden konnen, ohne daB Spannungsrisse oder 
dergleichen in den Produkten zu befflrchten sind 55 

In der EP-A 97 370 werden Mischungen aus Polysulfonen des Bisphenol A-Typs und Polyethersulfonen des 
Bisphenol-S-Typs beschrieben, die fiir die Herstellung von Leiterplatten empfohlen werden. Die WSrmeformbe- 
standigkeit dieser Mischungen ist jedoch in vielen Fallen nicht ausreichend und die mangelnde Transparenz, die 
durch die Unvertraglichkeit von Polysulfon und Polyethersulfon hervorgerufen wird, ist in einigen Fallen auch 
vonNachteiL 

In der EP-A 113112 werden Copolykondensate wie sie gemSB der Erfindung verwendet werden, beschrieben; 
als vorteilhaf t wird die hohe Schlagzahigkeit der Produkte hervorgehoben. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindungen war es, f Qr die Herstellung von Leiterplatten und elektrischen Steck- 
verbmdungen geeignete hochtemperaturbestandige Kunststoff e mit geringer Wasseraufaahme aufzufinden. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB man hochtemperaturbestandige statistische oder 
Block-Copolykondensate aus mindestens zwei verschiedenen Diolen der allgemeinen Formel I 
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luid Dihalogenverbindungen der angemeinen Fonnel II 

Oder deren kemsubstituierten Chlor-, Fluor-, Aryl-, Ci -Cs-Allqd- oder Alkoxyderivaten, wobei 
X eine chemisdie Bindunj^ 
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45 



■C — Oder — C — 
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— s— — s— 

II 

20 O 

YiundYzCloderF. 

O O 

II II 

Q,W — C — Oder — S — 

II 
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30 Z — O— oder eine chemische Bindung, 

R2,AlkYl- Oder Alkoxygruppenmit 1—6 C-Atomen, CI, F Oder Arylgruppen,und 

R3 R4 Wasserstoffatome, Alkylgruppen mit 1 -6 C-Atomen, Alkoxygruppen mit 1 -6 C-Atomen oder Arylgrup- 

pen darstellenund 

m der Wert 0 oder 1, 
35 D, p den Wert 0, 1, 2, 3 oder 4, und 

g den Wert 0 Oder lhaben. . ^ . t. - «u * u • ^ m a 

Fflr den erfmdungsgemaBen Zweck geeignete Copolykondensate sind, wie bereits erwahnt, z. B. m der bF-A 

1 13 112beschrieben. . w^.^ ^ t.- j 

Die Diole der allgemeinen Formel I sind ganz allgemein aromatische Dihydroxyverbindungen. 

40 InderFormell 



HO 




OH 



50 



55 



65 



ist X vorzugswcise 
O 



— S Oder 



-C- 
I 

R^ 



wobei R3 und R^ ein Wasserstoffatom, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1 -6 C-Atomen oder erne Arylgruppe 
darstellen. Bevorzugt ist R3==R4=Methyl; die entsprechende Verbindung 2,2-Di-(4-hydroxyphenyl)propan ist 
als Bisphenol A bekannt Daneben kdnnen R3 und R* bevorzugt auch ein Wasserstoffatom oder erne Arylgruppe 
sein. SelbstverstandUch kdnnen R^ und R^ gleich oder verschieden seia m ist entweder 0 oder 1. vorzugsweise 1 
60 und J2 und pkonnen 0,1. 2. 3 Oder 4, vorzugsweise 0,1 Oder 2 sein. „ i t7*w..i ; 

Bevorzugte Substituenten R^ und R2 sind Alkylgruppen mit 1-4 C-Atomen. wie z. B. Methyl-. Ethyl-, i-. 
n-Propyi und n- und t-Bu^l Weiterhin kdnnen Ri und R^ bevorzugt auch ein Halogenatom oder ein WassOTtolf- 
atom sein, Nadistehend sind stellvertretend einige der bevorzugten Diole der aUgememen Formel I aufgefOhrt 
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-<g>-C(CH3).-<0>- 
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CH3 



H0-<5;^0-^(g>-0H 



H 
H 



HO-<@>-C-<g>-OH 



O 

o 



HO-^g>-C-<g>-OH 



DK4-hydroxyphenyl)methan 



2^-Di(4-hydroxyphenyI)ethan 



l-Phenyl-l,l-di-{4-hydroxyphenyl)- 
methan 



Diphenyl-Di-(4-hyciroxyphenyl)- 
methan 



CH3 



HO 




CH3 



CH3 



CH3 



H0-^(O>-S02^(g>-OH 

HO-<@^S-<g;^OH 
O 

HO-<gy-l-<g>-OH 




CH3 

CH3 CH3 



Tetramethylbisphenol A 



4,4'-Dihydroxydiphenylether 

4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon 
(Bisphenol S) 

4,4'-DihydroxydiphenyIsulfan 



Dihydroxybenzophenon 



4-Hydroxy-4'-(p-Carbonylphenyl)- 
benzophenon 



Tetxamethylbisphenol S 



Hydrochinon 



2,3,6-Trimethylhydrochinon 
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Dihydroxydiphenyl 



3 ,3',5,5'-Tetrainethyldihydroxy- 
diphenyl 



Ho-<^^C-<^^0-<[^)^C-<[^)>-OH Dihydroxybenzophenylether 

O o 

Mindestens zwei Dihydroxyverbindungen der allgemeinen Formel I werden mit Dihalogenverbindungen der 
allgemeinen Formel II umgesetzt, um die erfindungsgemaB verwendbaren Copolykondensate zu erhalten. Als 
bevorzugten Substituenten am Kern der Dihalogenverbindungen sind Ci-CU-Allqrlgruppen, msbesondere 
— CHsundCloderFzunennen. 

Nur stellvertretend seien nachf olgend einige bevorzugte Dihalogenverbmdungen aufgefuhrt 



o o 

CI. F-<g^C^g>-i^g:^C,, F 



Bezeichnung der Chlorverbindung 
4,4'-Dichlorbenzophenon 



4-Chlor-4'-(p-Chlorphenylcarbonyl)- 
benzophenon 



O 



CUF-<g>-S-<0>-Cl,^ 



4,4'-Dichlordiphenylsulfon 



CH3 



C1,F 




C1,F 



CHj 



CH3 



l-^C,,F 




3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dichlordi- 
phenylsulfon 



3 ,4,4'-Trichlordiphenylsulfon 



3 ,3',4,4'-Tetrachlordipheny Isulfon 



6 
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o o 

CJ.F-^@> f--/"\ S <O>-0H l,3-DimethyI-4,6-dK4'.hy(iroxy- 

o Ji phenyIsulfon)benzol 

^.Ab^besonders gut geeignet fur die erfindungsgemaBe Ver«.endung haben «ch Copolykondensate aus den 

CH3 10 
HO-<§>-C-^(g>-OH 



2^-Di(4-hydroxyphenyl)propan 

^jj^ (Bisphenol A) 



und 

O 



H0-<^O)>-S-<;§)— OH 4.4'-DihydroxydiphenyIsulfon 

(Bisphenol S) 

und der Dihalogenverbindung 
O 

CI, ^~X!0^— |— CI, F - 4,4'-Dichlor(fluor)diphenylsulfon 

O 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



36 14 602 



10 



15 



Berdch von 0^5 bis 2,0. insbesondere von 0,35 bis 1 A besonders vorteilhaft von 0.45-035. gemessen 

Anwendungkonimen,verstanden werden. ^ Chromsaure) und an- 

scSS.i^rc&S^JrT?.'^- ag^:f e^r^hr^^^ an den ge^tzten SteUen n.t 

^towo^"S*^^m^^^^ als auch zur Atzung und chemischen Plattierung 

sinSShb^ntuXKit^^^^^ 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



8 



